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WAFER-ULT2 – 3.5“ Board mit 14nm Broadwell SoC 
 3.5” CPU Board mit kombinierter Kühl-  

und Montageplatte 
 Intel® 5th Gen 14nm ULT SoC: 

Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Prozessor 
 Max. 16GB DDR3L SO-DIMM 
 18/24-bit Dual Channel LVDS Support 
 Unterstützt drei unabhängige Displays über 

LVDS, VGA und iDP (interner DisplayPort) 
 Ein Full-size PCIe Mini Card Slot für 

Erweiterungen mit mSATA Support 
 12V Spannungsversorgung 
 Optionales iRIS-1010 Remote Management Modul 
 
 
Anwendungsbereiche/Applikationen 
 Embedded Systeme 
 Display-Lösungen 
 
 
Noch weniger Abwärme mit 14nm Broadwell SoC! 
Bei den neuen Intel® 5th Gen 14nm ULT SoC der Broadwell Serie wurde das “Ultra Low Thermal Design” 
im Vergleich zu der Haswell Serie nochmals deutlich verbessert. Die ICP Deutschland kündigt bereits jetzt 
ein 3.5“ CPU Board mit Broadwell SoC an. Das WAFER-ULT2 wird es mit Intel® Core™ i7/i5/i3 und Celeron 
Prozessoren der ULT Reihe geben, die mit max. 16GB DDR3L Arbeitsspeicher bestückt werden kann. Die 
geringe Abwärme des CPU Boards wird mit einer kombinierten Kühl- und Montageplatte abgeleitet. Der auf 
der Rückseite der Platine angeordnete SoC ist direkt mit der Kühlplatte kontaktiert, die wiederum direkt an 
eine wärmeleitende Gehäusewand montiert werden kann. Somit wird eine perfekte Kühlung der 
Hauptwärmequelle des CPU Boards erzielt. Speziell für Embedded Display-Lösungen besteht die 
Möglichkeit bis zu drei unabhängige Displays anzuschließen. Hierfür stehen ein 18/24-bit Dual Channel 
LVDS, ein VGA und ein interner DisplayPort (iDP), der mit Hilfe eines optionalen Adapters z.B. auf HDMI 
oder DVI gewandelt werden kann, zur Verfügung. Erweiterungen wie z.B. WLAN, 3G oder mSATA Module 
nimmt der PCIe Mini Card Slot auf. 

ICP. Industrial Computer Products …by people who care! 

 

Zeichen Gesamt: 1.136 

Ansprechpartner: Klaus Rottmayr  
ICP Deutschland GmbH, Mahdenstr. 3, 72768 Reutlingen 
Tel. 07121-14323-11, Fax. 07121-14323-90, kr@icp-deutschland.de 

Produkt als HTML: http://www.icp-deutschland.de/Produkte/CPU-Boards-CPU-Karten/Embedded-
Boards/3-5-Zoll-WAFER/WAFER-ULT2-i1-C-
R10.html?listtype=search&searchparam=wafer-ult2  

Produkt als PDF: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC000385/web/icp/Wafer-ULT-i1-datasheet-
20150217.pdf  

 
®, ™ Alle Produkte und Markenzeichen sind registrierte Warenzeichen der jeweiligen Firmen. 
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